
(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201710471810.9

(22)申请日 2017.06.20

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 109102772 A

(43)申请公布日 2018.12.28

(73)专利权人 昆山国显光电有限公司

地址 215300 江苏省苏州市昆山市开发区

龙腾路1号4幢

(72)发明人 张金方　张露　韩珍珍　胡思明　

王向前　刘青刚　朱晖　

(74)专利代理机构 华进联合专利商标代理有限

公司 44224

专利代理师 唐清凯

(51)Int.Cl.

G09G 3/32(2016.01)

G09G 3/00(2006.01)

(56)对比文件

JP 2010102237 A,2010.05.06

CN 1641421 A,2005.07.20

CN 207165216 U,2018.03.30

CN 202693965 U,2013.01.23

US 2013229589 A1,2013.09.05

审查员 何琛

 

(54)发明名称

驱动电路板和显示装置

(57)摘要

本发明公开了一种驱动电路板和显示装置。

所述驱动电路板包括基板、设置于所述基板表面

的测试电路和两个连接单元。所述两个连接单元

分别设置于所述测试电路的两侧。所述驱动电路

板还包括设置于所述测试电路表面的保护层。通

过设置保护层可以达到避免所述测试电路线路

被腐蚀或损坏的目的。
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1.一种显示装置，其特征在于，包括驱动电路板与集成电路芯片，所述驱动电路板包

括：

基板(100)；

设置于所述基板(100)上的测试电路(200)；

覆盖式设置于所述测试电路(200)表面上的保护层(300)；和

连接单元(210)；

所述集成电路芯片通过输入引脚与输出引脚电连接到两个所述连接单元(210)上，且

所述集成电路芯片固定于所述保护层(300)的上方，所述保护层(300)的远离所述基板

(100)的表面具有与所述集成电路芯片的下表面贴合的粗糙区域。

2.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述保护层(300)由有机材料制成。

3.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述粗糙区域为波纹、多个凹坑、多个凸

起、相互交错的沟壑和网格中任意一种或多种的组合。

4.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述粗糙区域处于所述保护层(300)的

中心部分为平坦区(301)，周围部分为所述粗糙区域。

5.如权利要求1到4中任一项所述的显示装置，其特征在于，所述基板(100)上还具有显

示区薄膜晶体管阵列(410)，所述保护层(300)与所述显示区薄膜晶体管阵列(410)上的平

坦化层一体形成。

6.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述保护层(300)由无机材料制成。

7.如权利要求1到4中任一项所述的显示装置，其特征在于，两个所述连接单元(210)对

称设置于所述测试电路(200)两侧。

8.如权利要求7所述的显示装置，其特征在于，所述连接单元(210)包括平行设置的两

个，并且所述测试电路(200)处于两个连接单元(210)之间。

9.如权利要求8所述的显示装置，其特征在于，所述测试电路(200)和所述连接单元

(210)处于所述基板(100)的非显示区(600)内，在所述测试电路(200)的任意一侧，所述基

板(100)的非显示区(600)边缘到所述连接单元(210)一侧的距离，与所述连接单元(210)的

另一侧到所述保护层(300)靠近所述连接单元(210)的一侧的距离相等。

10.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，包括：

设置于所述基板(100)的显示区(500)的显示区薄膜晶体管阵列(410)；

所述测试电路(200)与所述显示区薄膜晶体管阵列(410)电连接。
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驱动电路板和显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及显示领域，特别是涉及一种驱动电路板和显示装置。

背景技术

[0002] 在显示装置的屏体的基板非显示区设置有安装电路。安装电路通常包括相对设置

的输入垫和输出垫，在输入垫和输出垫之间设有裸露的测试电路。集成电路芯片的输入引

脚和输出引脚分别对应所述输入垫和所述输出垫连接，从而使得所述集成电路芯片与所述

基板电相连。

[0003] 在现有技术中，测试电路容易被损坏，尤其容易被静电击穿。所述测试电路被损坏

后，会导致错误地判断屏体是否良好。这对于屏体的生产是非常不利的。

发明内容

[0004] 基于此，有必要针对电路基板的测试电路容易被损坏的问题，提供一种驱动电路

板和显示装置。

[0005] 一种驱动电路板，其特征在于，包括：

[0006] 基板；和

[0007] 设置于所述基板上的测试电路；

[0008] 覆盖式设置于所述测试电路表面上的保护层。

[0009] 根据本发明的驱动电路板，测试电路由保护层覆盖。这样，可以避免静电在驱动电

路上出现静电积累，进而避免了测试电路的薄膜晶体管被击穿。这就使得测试电路处于完

好的状态，进而避免了由测试电路的损坏导致的对屏体测试结的不良影响，这有助于屏体

的生产。

[0010] 在其中一个实施例中，所述保护层由有机材料制成。

[0011] 由有机材料制成的保护层具有的粘性特性有利于所述保护层覆盖并固定于所述

测试电路的表面。所述有机材料具有的强度特性可以避免所述测试电路受到外在应力的破

坏。

[0012] 在其中一个实施例中，所述保护层的远离所述基板的表面具有粗糙区域。

[0013] 所述粗糙区域可以增加集成电路芯片与所述保护层粘贴时的面积、同时可以增强

所述集成电路芯片和所述保护层之间的粘附性。

[0014] 在其中一个实施例中，所述粗糙区域为波纹、多个凹坑、多个凸起、相互交错的沟

壑和网格中任意一种或多种的组合。

[0015] 多种结构的配合方式可以灵活增加保护层粘合时的面积以增强黏贴的牢固程度。

所述凹坑、所述凸起或所述波纹可以增强所述集成电路芯片和所述保护层之间的粘附性。

[0016] 在其中一个实施例中，所述粗糙区域处于所述保护层的中心部分为平坦区，周围

部分为所述粗糙区域。

[0017] 所述集成电路芯片在粘贴于所述保护层表面时，在所述保护层的四周使用更多的
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导电胶，而在保护层的中心区域使用少量的导电胶，不但能够良好地固定集成电路芯片，而

且能够避免过度向下挤压保护层的对应栅极的中心区域。

[0018] 在其中一个实施例中，所述基板上还具有显示区薄膜晶体管阵列，所述保护层与

所述显示区薄膜晶体管阵列上的平坦化层一体形成。

[0019] 保护层与所述显示区薄膜晶体管阵列上的平坦化层一体形成可以减少工序，提高

工作效率。

[0020] 在其中一个实施例中，所述保护层由无机材料制成。

[0021] 无机材料具有一定的强度，具有一定的耐磨和抗压性能。

[0022] 在其中一个实施例中，所述基板上还具有连接单元，所述连接单元与所述测试电

路相邻。所述测试电路能够通过所述连接单元向屏体发出测试信号。

[0023] 在其中一个实施例中，所述连接单元包括平行设置的两个，并且所述测试电路处

于两个连接单元之间；优选地，所述测试电路和所述连接单元处于所述基板的非显示区内，

在所述测试电路的任意一侧，所述基板的非显示区边缘到所述连接单元一侧的距离，与所

述连接单元的另一侧到所述保护层靠近所述连接单元的一侧的距离相等。

[0024] 所述连接单元、所述保护层等距离布置可以保持所述基板受力的均匀性，可以避

免集成电路芯片压接时受力失衡的问题。

[0025] 一种显示装置，包括：

[0026] 驱动电路板，所述驱动电路板包括：基板；设置于所述基板的非显示区的测试电

路；覆盖式设置于所述测试电路表面上的保护层；设置于所述基板的显示区的显示区薄膜

晶体管阵列；所述测试电路与所述显示区的显示区薄膜晶体管阵列电连接。

[0027] 由于所述测试电路表面上的保护层，因此所述测试电路具有可靠的工作性能，并

且在显示装置正常使用时不会因为测试电路损坏影响显示装置的使用，所述显示装置具有

更长的寿命。

附图说明

[0028] 图1为本发明实施例提供的驱动电路板截面示意图；

[0029] 图2为本发明实施例提供的驱动电路板中保护层和连接单元位置关系示意图；

[0030] 图3为本发明实施例提供的保护层表面结构示意图；

[0031] 图4为本发明实施例提供的保护层表面另一种结构示意图；

[0032] 图5为本发明实施例提供的保护层表面波纹结构示意图；

[0033] 图6为本发明实施例提供的显示装置结构示意图。

[0034] 主要元件符号说明

[0035] 驱动电路板10、数据驱动电路20、显示装置30、扫描驱动电路40、基板100、测试电

路200、连接单元210、薄膜晶体管230、源极231、漏极232、栅极233、保护层300、平坦区301、

显示区薄膜晶体管阵列410、显示区500，非显示区600、非显示区600边缘601、602。

具体实施方式

[0036] 为了使本发明的发明目的、技术方案及技术效果更加清楚明白，以下结合附图对

本发明的具体实施例进行描述。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，
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并不用于限定本发明。

[0037] 请参见图1，本发明提供一种驱动电路板10。所述驱动电路板10包括基板100、设置

于所述基板100上的测试电路200、以及覆盖式设置于所述测试电路200表面上的保护层

300。所述基板包括显示区500和非显示区600，所述测试电路200设置于所述非显示区600。

[0038] 所述基板100可以为玻璃基板、也可以为柔性的塑料基板，或者为具有一定强度的

其他有机材料制成的基板。

[0039] 在其中一个实施例中，所述驱动电路板10还包括设置于所述基板100表面上处于

非显示区600的两个连接单元210。所述两个连接单元210分别设置于所述测试电路200的两

侧，并与所述测试电路200相邻。在使用过程中，两个连接单元210分别作为屏体的输入垫和

输出垫。

[0040] 在一个实施例中，集成电路芯片(未示出)可以通过输入引脚和输出引脚电连接到

输入垫和输出垫上，并且所述集成电路芯片可以处于所述测试电路200的上方。这样所述集

成电路芯片通过输入垫、输出垫、输入引脚和输出引脚与驱动电路板10通信并控制显示装

置30。在一个实施例中，还在相应的输入垫、输出垫、输入引脚和输出引脚之间涂覆有导电

胶，以实现彼此之间的电连接并且将集成电路芯片固定在测试电路200上方。所述集成电路

芯片的具体工作过程是本领域的技术人员所熟知的，这里不再赘述。

[0041] 在其中一个实施例中，所述两个连接单元210对称地设置在所述测试电路200的两

侧。所述连接单元210在所述测试电路200两侧对称设置可以使所述集成电路芯片压接时受

力平衡，确保芯片压接效果，从而增强所述基板100的使用寿命。在另一个优选实施例中，如

图2所示，所述非显示区600的边缘601、602到所述连接单元210相应侧的距离a、d以及两个

所述连接单元210到所述保护层300的相应边缘距离b、c都相等，即，a＝b＝c＝d。所述非显

示区600的边缘601、602可以是有机胶层的边界，优选地与所述保护层300一同形成。可以理

解，所述连接单元210、所述测试电路200等距离布置可以保持所述基板100受力的均匀性，

可以更为有效地避免所述基板100由于受力不均匀造成损坏。

[0042] 所述测试电路200用于测试屏体是否显示良好。所述测试电路200可以用以测试屏

体的通信线路和/或屏体像素点是否损坏。所述测试电路200可以包括薄膜晶体管230以及

相关电路，所述薄膜晶体管230包括源极231、漏极232和栅极233。通过所述测试电路200可

以向屏体输入测试信号。所述测试电路200可以包括测试单元。所述测试单元可以通过多个

信号通道与所述薄膜晶体管230连接。所述测试电路200的使用方法如下：所述测试单元向

所述栅极233提供栅极导通电压以使得所述源极231和所述漏极232导通，所述薄膜晶体管

230开启。接下来，所述测试单元可以通过所述薄膜晶体管230向屏体输入测试信号以测试

屏体的通信线路和屏体显示像素是否损坏。

[0043] 为了保证测试电路200中的薄膜晶体管230以及导电线路完好，在制作完成测试电

路200之后，在测试电路200上覆盖式地形成所述保护层300。所述保护层300用以保护所述

测试电路200。例如，所述保护层200可以将测试电路200与外界环境绝缘地隔离开，从而避

免在所述测试电路200的薄膜晶体管230处产生静电积累，进而避免所述薄膜晶体管230被

静电击穿，而导致所述测试电路200损坏，这会给后续工作带来麻烦。例如，所述薄膜晶体管

230被击穿后会不良地影响屏体的测试结果并且会误判屏体是否良好。进而，在后续步骤

中，需要更复杂的复检步骤，以从被误判为坏屏中找出良好的屏。此外，所述保护层300可以
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保护测试电路200以避免其意外受到腐蚀，以确保测试电路200在测试期间能够正常工作。

[0044] 在一个实施例中，所述保护层300可以由有机材料或无机材料制成。在一个优选的

实施例中，所述保护层300可以由与所述显示区500的平坦化层相同的材料制成。在另一个

实施例中，所述保护层300可以为SiOX膜或SiNX膜。在所述保护层300由有机材料形成的情

况下，所述保护层300还可以具有一定的缓冲性能，这样可以避免来自所述测试电路200表

面或所述保护层300上的所述集成电路芯片由于压力过大对所述测试电路200造成损坏。在

一个实施例中，所述保护层300的厚度为1.5mm‑2mm。厚度为1.5mm‑2mm的保护层300不但能

够解决测试电路200的静电问题，而且具有足够的缓冲性能。

[0045] 优选地，在保护层300和集成电路芯片之间设置导电胶以进一步固定所述集成电

路芯片。在图3所示的优选实施例中，保护层300的远离所述基板100的表面具有粗糙区域。

例如，在所述保护层300为有机物的情况下，可以通过光刻的方式形成粗糙区域或网格；在

所述保护层300为无机物的情况下，可通过蚀刻所述保护层300的方式形成粗糙区域。在另

一个实施例中，所述粗糙区域可以为密集排布的凹坑、凸起、相互交错的沟壑、波纹以及其

各种组合中的任一种。实际上，粗糙区域还可以构造为任何适当的其它形貌。申请人发现，

通过这种结构，在所述集成电路芯片的组装过程中，可以使所述集成电路芯片的下表面与

所述保护层300的粗糙区域贴合或粘贴在一起。这样，所述粗糙区域可以增加所述集成电路

芯片与所述保护层300结合力，从而使得集成电路芯片与保护层300牢固地接合在一起。

[0046] 所述粗糙区域的位置可以根据所述测试电路200不同位置的不同受力能力进行调

整。例如，所述粗糙区域可以是保护层300的整个表面，也可以是保护层300的表面的部分区

域。优选地，所述粗糙区域可以设置在所述保护层300的四周。请参见图4，在其中一个实施

例中，所述保护层300的中心部分为平坦区301，周围部分为所述粗糙区域。申请人发现：所

述集成电路芯片在粘贴于所述保护层300表面时，在所述保护层300的四周使用更多的导电

胶，而在保护层300的所述平坦区301使用少量的导电胶，不但能够良好地固定所述集成电

路芯片，而且能够避免过度向下挤压所述保护层300对应的栅极233的中心区域。由此，就减

少了导电胶的使用量，而且对薄膜晶体管230起到保护作用。

[0047] 在图5所示的实施例中，所述保护层300外表面的所述粗糙区域为波纹。在所述保

护层300为有机材料的情况下，波纹形式的所述粗糙区域是优选的，这是由于所述波纹的构

造可以较平缓，可以减少导电胶的使用量并且达到牢固粘贴所述集成电路芯片和所述保护

层300的目的。

[0048] 在一个实施例中，所述测试电路200与所述显示区500的电路电连接。所述测试电

路200表面覆盖的所述保护层300可以避免所述测试电路200被腐蚀或损坏。所述驱动电路

板10制作的过程中，在所述测试电路200制成后还有其它制造工序。所述保护层300能够避

免在其它制成工序中所述测试电路200被刮蹭或被其它化学试剂腐蚀。因此所述测试电路

200就不会出现断路现象，进而在屏体测试时不会因为测试电路的损坏而造成不良误判。

[0049] 所述保护层300可通过以下方式形成：

[0050] 当所述保护层300与所述显示区500的平坦化层为相同材料制成时，所述保护层

300的形成过程可以为：在所述显示区500和所述非显示区600上铺设平坦化层；然后将所述

平坦化层的对应的两个连接单元210的部分通过蚀刻的方式去除。这样，所述测试电路200

的上方的平坦化层就形成了保护层300。可以理解的是，所述保护层300上的所述粗糙区域
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也可以通过蚀刻的方式形成。

[0051] 当所述保护层300为无机材料时，可通过在所述测试电路200上沉积无机材料膜层

而形成。

[0052] 本发明还提供一种显示装置30，如图6所示。所述显示装置30包括数据驱动电路

20、扫描驱动电路40、与所述数据驱动电路20、所述扫描驱动电路40电连接的显示区薄膜晶

体管阵列410。所述显示区薄膜晶体管阵列410处于显示区500内。所述数据驱动电路20、所

述扫描驱动电路40可以控制所述显示区薄膜晶体管阵列410的工作。所述测试电路200和所

述连接单元210处于所述非显示区600内。

[0053] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保

护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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图6
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